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1. Description 产品介绍 

 
1.1General Description产品描述 

 

 

 

 

The Red source color devices are made with AlGalnp on Substrate Light Emitting Diode . 

Product Package:2.7mmX2.0mmX0.6mm. 

该红光 LED 由 AlGalnp 四种元素芯片激发而成，产品尺寸：2.7mmX2.0mmX0.6mm.  

1.2Features 产品特征 
�yEMC Package.EMC封装 
 
�yExtremely wide viewing angle. 发光角度大 
 

�ySuitable for all SMT assembly and solder process .适用于所有的SMT组装和焊接工艺 
 
�yAvailable on tape and reel .适用于载带及卷轴 
 
�yMoisture sensitivity level: Level 2 .防潮等级 Level2 
 
�yRoHS compliant. 满足RoHS要求 
 
�yQualifications: The product qualification test plan is based on the guidelines of AEC -Q102 
Stress Test Qualification for Automotive Grade Discrete Semiconductors 资格：产品资格测试计划
基于 AEC-Q102 汽车级分立半导体应力测试资格准则 
 

1.3Application 产品应用 

�yAutomotive Lighting Interior and Exterior. 汽车内饰和外饰照明 
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1.4Package Dimension 封装尺寸  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1-1 Top View 正面视图                      Fig.1-2SideView 侧面视图 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1-3BottomView 背面视图                         Fig.1-4Polarity 极性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1-5Soldering Patterns 推荐焊盘 

Notes 备注： 

1. All dimensions units are millimeters. 所有尺寸标注单位为毫米 

2. All dimensions tolerances are �r0.05mm unless otherwise noted.除特别标注外，所有尺寸公差为±0.05 毫米 

polarity mark

C A
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1.5Product Parameters 产品参数 

Table 1-1 Electrical / Optical Characteristics at Ts=25°C 电性与光学特性 

 
Table 1-2 Absolute Maximum Ratings at Ts=25°C 绝对最大值 

Item 
项目 

Symbol 
符号 

Test Condition 
测试条件 

Value 
Unit 
单位 Min. 

（最小值） 
Typ. 

（典型值） 
Max. 

（最大值） 

Forward Voltage 
（正向电压） VF IF=200mA 1.8 --- 2.4 V 

Reverse Current 
（反向电流） IR VR=5V --- --- 10 uA 

Dominant Wavelength 
（主波长） ��D IF=200mA 627.5 --- 635 nm 

Luminous Flux 
（光通量） �-  IF=200mA 24.2 --- 37 lm 

Viewing Angle 
（发光角度） ���������� IF=200mA --- 120 --- deg 

Thermal Resistance. 
（热阻） RTHJ-S IF=200mA --- --- 22 �� /W 

Parameter（参数） Symbol（符号） Rating（值） Units（单位） 
Power Dissipation 

（功耗） PD 576 mW 

Forward Current 
（正向电流） IF 240 mA 

Peak Forward Current  
（峰值电流） IFP 300 mA 

Reverse Voltage 
（反向电压） VR 5 V 

Electrostatic Discharge 
(HBM)（静电） ESD 2000 V 

Operating Temperature 
（操作温度） TOPR -40 ~ +125 �-  

Storage Temperature 
（储存温度） TSTG -40 ~ +125 �-  

Junction Temperature 
（结温） TJ 150 �-  
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Notes 备注： 

1. 1/10 Duty cycle, 10ms pulse width. 脉宽10ms,占空比1/10. 

2. The above forward voltage measurement allowance tolerance is ±0.1V. 以上所示电压测量误差 ±0.1V. 

3. The above color coordinates measurement allowance tolerance is ±0.005. 以上所示坐标测量误差± 0.005. 

4. The above luminous intensity measurement allowance tolerance ±10%. 上述发光强度的测试允许公差为

±10%. 

5. Care is to be taken that power dissipation does not exceed the absolute maximum rating of the product. 使用

功率不能超过规定的最大值。 

6. All measurements were made under the standardized environment of Refond. 所有测试都是基于瑞丰现有的

标准测试平台。 

7.When the LEDs are in operation the maximum current should be decided after measuring the package 

temperature,junction temperature should not exceed the maximum rate. LED 使用的最大电流需要根据散热条

件确定，结温不能超过最大值。 

8. ESD yield is over 90% at 2000V ESD (HBM). ESD protection during products handing is needed. 90%的LED

通过人体模式ESD2000V 测试, 在操作时请注意静电防护。 

 

1.6Bin Range Of Forward Voltage and Luminous Flux (IF=200mA)电压与流明分
BIN 范围(IF=200mA) 
 

Table 1-3 
 

VF 
B0 C0 D0  

2.0-2.2 2.2-2.4 2.4-2.6  

�3 H�lm 
LA LB MA MB 

24.2-26.9 26.9-30 30-33.4 33.4-37 

WD(nm) 
F2 G1 G2  

627.5-630 630-632.5 632.5-635  
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1.7 Typical Optical Characteristics Curves 典型光学特性曲线 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1-7 Forward Voltage Vs Forward Current伏安特性曲线 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 1-8 Forward Current Vs Relative Intensity
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Fig. 1-9 Solder Temperature Vs Relative Intensity管脚温度与相对光强特性曲线 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 1-10 Solder Temperature Vs 

 

mailto:sales@refond.com
http://www.refond.com/


 
 

www.refond.com 
股票代码(Stock code):300241 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1-11 Forward Voltage Vs Solder Temperature电压与管脚温度特性曲线 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1-12 Forward current vs. Color Shift正向电流与主波长特性曲线 (Ts=25°C) 
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Fig. 1-13 Radiation diagram辐射特性曲线 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1-14 Spectrum Distribution光谱分布特性曲线 
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Fig. 1-14 Spectrum Distribution光谱分布特性曲线 
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